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HyperX håndleddsstøtte – Tastatur –

Tenkeyless

K J Ø L I G  K O M F O R T  O G  P O L S T R I N G

HyperX håndleddsstøtte med komfortabel håndleddpolstring kan brukes med en mus eller flere forskjellige
tastaturstørrelser. Undersiden er laget med en overflate i gummi som hindrer at den glir, slik at den holder
seg på plass når fingrene fyker over tastaturet. HyperX håndleddsstøtten er laget for å vare lenge, har fokus
på kvalitet og er sydd for å hindre frynsing, slik at du får økt komfort gang etter gang.

Viktige funksjoner

Avkjølende skuminnhold i gelé som formes

Behagelig demping som gjør at du holder hodet kaldt når det koker.

Stabilt underlag som ikke sklir

Teksturert underside i naturgummi som holder håndleddstøtten på plass.

Kvalitetsutførsel med sting som ikke frynser

Laget for å være slitesterk og gi støtte i lengre tid.

Tilgjengelige alternativer for mus og tastaturer

HyperX håndleddsstøtte har størrelsesalternativer til bruk sammen med en mus eller
tastaturer i full størrelse, tenkeyless-tastaturer og kompakte tastaturer.



Produktnavn Produktnavn: HyperX håndleddsstøtte – Tastatur – Tenkeyless

Produktnumre Produktnummer: 4Z7X1AA

Utseende Primær produktfarge: Svart;
Størrelse: Tenkeyless

Mål Bredde (metrisk): 362 mm ;
Dybde (metrisk): 88 mm ;
Tykkelse (metrisk): 22 mm

Produktmål Metrisk: 362 x 88 x 22 mm

Pakkemål Metrisk: 377 x 96 x 31 mm

Vekt Metrisk: 0,28 kg

Masterkartong, dimensjon Metrisk: 510 x 396 x 164 mm

Vekt på hovedkartong Metrisk: 8,6 kg

Mengde i hovedkartong 20

Kartonger per pall 78

Produkter per pall 1560

Minste bestillingsmengde 20

Innhold i esken Håndleddstøtte

Produsentgaranti 2 år
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